
型式

インターフェース
外形寸法
消費電力
使用温度
嵌合コネクタ
電源

備考

仕様

概要

－10℃～50℃

HDM-P

入力8点、出力4点のパラレルIOです。
センサやスイッチからの入力、LED等への出力が可能です。

55×55mm　※突起部は含まず
0.07W

20PIN　2列 2.54ピッチ
嵌合コネクタより供給 (＋5V, ＋3.3V）

ベースボードを介してコア基板と接続します。
※PIOの出力で、10mA以上の機器をドライブする場合は必ずドライブ回路を
  付加してください。

D-Sub 25ピン 出力 8点 入力4点

PIO基板(HDM-P)　仕様書
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